








































































专利名称(译) 可热交联的材料和由其制成的多层器件

公开(公告)号 US7659009 公开(公告)日 2010-02-09

申请号 US10/534087 申请日 2003-11-07

[标]申请(专利权)人(译) 李玉宁
丁煎服
DAY MICHAEL
陶叶
ðIORIO MARIE

申请(专利权)人(译) 李玉宁
丁煎服
DAY MICHAEL
叶涛
ðIORIO MARIE

当前申请(专利权)人(译) 加拿大国家研究委员会的

[标]发明人 LI YUNING
DING JIANFU
DAY MICHAEL
TAO YE
DLORIO MARIE

发明人 LI, YUNING
DING, JIANFU
DAY, MICHAEL
TAO, YE
D'LORIO, MARIE

IPC分类号 H01L51/54 C09K11/00 C09K11/06 H01L51/30 H01L51/50 H05B33/14

CPC分类号 C09K11/06 H01L51/0039 H01L51/0072 H01L51/0079 H01L51/008 H01L51/0081 H05B33/14 C09K2211
/1416 C09K2211/1425 C09K2211/1433 C09K2211/1466 H01L51/5012 H01L51/5048 Y10S428/917

助理审查员(译) WILSON，MICHAEL

优先权 60/424699 2002-11-08 US
60/439811 2003-01-14 US

其他公开文献 US20060166035A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了涉及硼酸或硼酸衍生物（如硼酸酯）和具有诸如空穴传输，电子传输和发光等功能的有机或有机金属部分的交联复合
物，以及交联复合物和制作方法。还公开了包括这种交联复合材料的多层材料和光电器件。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/05395052-994f-4925-a036-96022dd1a12e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032314548/publication/US7659009B2?q=US7659009B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7659009.PN.&OS=PN/7659009&RS=PN/7659009



